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（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：471）

公 佈 ： 本 公 司 最 近 表 現 之 最 新 情 況

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條而作出，旨在告知公眾及本公司股東本公司

之最近表現。

本公司股東及投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09（1）條

而作出。

佳邦環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）之董事（「董

事」）會（「董事會」）謹此告知公眾及本公司股東，本集團將繼續進行業務重組，並

在其營商環境及中華人民共和國（「中國」）政府緊縮宏觀經濟政策中遭遇困難。

經過本公司管理層初步檢討後，現時預期本集團截至二零零八年六月三十日止六

個月期間之表現可能無法與截至二零零七年六月三十日止六個月期間相提並論，

主要由於與本集團業務重組有關之非經常性撇銷。然而，本集團正在結束業務重

組，並已開始發展新業務。

I. 中斷部份無利可圖之裝配及電子製造解決方案業務

本集團已放棄大部份無利可圖之裝配及電子製造解決方案業務，並已採取有關廠

房關閉、取消及縮小規模等措施。此外，本集團已合併生產線、精簡管理及實施

新財務控制。因此，本集團平台之生產力更強，耗費成本更低。
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II. 主要專注於智能電話之軟硬結合板技術

本集團更專注於智能電話之軟硬結合板印製電路技術。本公司一直是中國軟硬結

合板技術先驅，並為首批將該項技術應用於為全球客戶批量生產之公司之一。軟

硬結合板是一種將硬電路及柔性電路結合在一起以提高密度及耐用性，從而提高

緊空間處理能力之混合技術。該項技術是新生代智能電話之關鍵技術，該項技術

要求體積愈來愈小而功能愈多，如集計算、通訊及影像特色於一身。預計大部分

手機於未來兩年內將轉變為智能電話，故預期軟硬結合板之需求將會非常強大。

III. 獲全球頂級手機製造商成為客戶令客戶基礎多元化

除上文所述者外，本集團亦已成功爭取全球多家頂級手機製造商成為其核心客戶。

其中：

台灣最大智能電話製造商之主要供應商

本集團已成為台灣最大智能電話製造商之主要供應商，並一直作為其開發軟硬結

合板技術之合作夥伴。該台灣智能電話製造商是應用軟硬結合板技術之先驅，預

計成為智能電話市場之領先全球從業者。

日歐手機公司之合資格賣方

經過差不多半年之長期磋商過程後，本集團最近取得頂級日歐手機製造商批准成

為合資格賣方。本公司預計於未來數月內加大業務量，而向該日歐手機製造商供

應之產品主要為軟硬結合板及軟板多層板。

美國智能電話製造商之合資格賣方

本集團亦已通過美國智能電話製造商之技術審核，並獲該美國智能電話製造商批

准成為合資格賣方。本公司與上述美國智能電話製造商合作，將軟硬結合板設計

應用於最新型號中，現時處於抽檢階段。預計上述合作短期內可為本集團之業務

量帶來可觀增長。

與南韓手機製造商發展業務

本集團自去年以來已成為兩家頂級韓國手機製造商之中等規模賣方。本集團正加

速努力與彼等建立更緊密合作關係，並與其他供應商競爭力求取得其海外外判業
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務。由於預期技術要求將趨向軟硬結合板技術，本公司預計與上述南韓手機製造

商進行磋商時可保持優勢，並會竭盡所能成為其海外主要供應商。

III. 與日本化學及電子公司合力推出新一代綠色產品

經過與若干日本化學及電子公司之一年不斷磋商，本公司開始生產一種新型以鋁

箔基（「AFS」）為基本原料之環保印刷線路板。AFS由上述具備有機及無機物料專

業知識之日本化學及電子公司開發。AFS將首先應用於近期之發光二極管（「LED」）

相關消費產品。本公司現時是全球以AFS為基本材料之電路板之獨家供應商。

AFS將大幅地提高電子器件之熱傳導。該材料乃採用合成蝕刻於電路上鋁箔之一

種特別高分子合成材料技術加工而成。AFS可將對熱敏感之精細電子器件上大量

熱能進行安全可靠地轉移。

AFS主要應用於LED上。LED為最新照明技術，可大大地提高亮度、能量效能及

安全性。由於陣列式LED會產生大量熱能，相信AFS是解決LED電路熱能之理想

方法。

由於AFS可降低熱能，故其潛在應用範圍廣泛，包括LED器件、音頻設備、電力

設備、手機、電腦、功率模塊及公共街道照明系統。此外，AFS可在悶熱之營運

環境下應用，如汽車電子底牌、惡劣條件下之工業應用及炎熱氣候戶外電力電子。

AFS之減少熱能及保留能量之性能令其成為理想之競爭產品，並可能在近期「綠色

電子」潮流中成為一種應用標準。本公司相信，以AFS為基本材料之印刷線路板將

為本公司帶來無限新商機，並創造收入。

展望未來，本公司擬繼續從事更多與該項環保及可再生能源相關技術，並正就此

專門成立一個新業務部。
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本公司亦考慮進行集資活動以加強資本基礎、維持穩健現金流量，並為新業務發

展計劃作準備。本公司將根據上市規則就有關集資活動作出進一步公佈。

本公司董事會及管理層致力為其股東創造價值，且本集團將繼續開展符合本公司

及其股東最佳利益之業務。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

董事會代表

佳邦環球控股有限公司

主席

黃秋智

香港，二零零八年七月二日

於本公佈刊發日期，董事會由林正弘先生、徐中先生、黃聯聰先生、黃秋智先生

及林儀婷小姐五位執行董事、周燦雄先生、Nguyen Duc Van先生、楊毅先生及李

珺博士四位非執行董事以及王偉霖先生、周志堂先生及廖光生先生三位獨立非執

行董事組成。


